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1. Scope: 

范围： 

The Spec is applicable to Product series “0.3mm FFC/FPC dual contact side connector(H=0.9mm)  SPEC” 

此作业规范仅适用于 “0.3mm 0.90H FFC/FPC SMT 后旋转锁定方式连接器”

2. Reference Documents: 

参考文件： 

  The following documents is part of the designated specifications, if the specification is conflicting with 

drawing, it shall be subject to drawing. If specification and reference documents conflict, shall prevail 

specification. 

下列文件是指定规格书的一部份，如果规格书要求与产品图纸相矛盾，应以产品图纸为准，如果规格书

与参考文件矛盾，应以规格书为准。 

A. EIA-364 ：电子连接器及接插件测试程序。 
B. UL STD-94 ：关于塑胶材料设备零配件及器材阻燃性测试规范。 

3. Spec.: 

 要求：   

   3.1Material:  

材料组成： 

A. Housing: LCP  Nature Color( UL 94V-0) 

主 体：  LCP  本色 ( UL 94V-0) 

B. Cover:   PA/PPS  Black( UL 94V-0) 

锁 扣：  PA/PPS  黑色( UL 94V-0) 

C. Terminal: Phosphor Bronze 

端 子： 磷铜 

D. Stator: Phosphor Bronze 

定位片：磷铜 

3.2 Mechanism: 

 设计及结构： 

1） Series: 0.3mm FFC/FPC dual contact side connector(H=0.9mm) or 8.03A0 

系列名：0.3mm 0.90H FFC/ FPC SMT 后旋转锁定方式连接器或 8.03A0 

PIN Position: See drawing 

PIN 位：详见产品图纸 
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2） Contact：Double sides contact 

接触类型：双面接触 

3） TML Soldering：SMT 

端子形状：SMT 型 

4） PCB Thickness：T=0.2±0.02mm 

适合 FPC 厚：T=0.2±0.02mm 

5） Plating Spec. ：Contact area and solder area gold plating 1~3u”,See drawing 

电镀规格：接触区和焊接区镀金 1~3u”,详见产品图纸 

6） Coplanarity ：0.10mm MAX 

焊锡共面度：0.10mm MAX 

3.3 Parameter: 

性能： 

1） Standard conditions:  

标准状态： 

A Operation Temperature：-40 ~ +85℃ Without ice or dew 

使用温度：-40 ~ +85℃ 没有结露结冰的条件下 

B Operation Humidity：20-85％RH 

使用湿度：20-85％RH 

C Storage Temperature：-10～+50℃ Without ice or dew 

保存温度：-10～+50℃ 没有结露结冰的条件下 

D Storage Humidity： 20～85%RH 

保存湿度： 20～85%RH 

2） Rating Voltage： 30V (AC/DC) 

额定电压： 30V (AC/DC) 

3） Rating Current ： ambient temperature 20℃ 0.2A / PIN 

额定电流： ambient temperature 20℃ 0.2A / PIN 

本产品设计符合电性的、机械的及环境性能要求， 如下图表所示 
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4. Testing item and procedure 测试要求及基本程序： 

一、Visual Inspection 产 品 检 查  

Item
项目 

Content 
内容 

Clause 
条款 

Test Condition 
试验条件 

Judgment 
判定标准 

1 
 Visual 

Inspection 
产品检查 

Comply with 
drawing and Spec. 
符合本公司图纸及

规格要求 

Eye  
目视 

No Damage 
无损伤 

二、Electrical Characters 电 气 特 性 

Item
项目 

Content 
描 述 

Test Condition 
测试条件 

Spec. 
要 求 

1 
Contact 

Resistance 
接触阻抗 

Mate applicable FPC and measure by dry circuit, 
20mV Max. DC, 1mA.  
同一根端子测试，电流：1mA，电压：DC 20mV 
以下，使用电线：适配 FFC 标准线。 

100mΩ Max 

2 
Insulation 
Resistance 
绝缘阻抗 

Apply 100V DC 1Minutes between adjacent terminal
相邻端子间 DC 100V，1 分钟。 

50MΩ MIN 

3 
Dielectric 
耐压测试 

Apply 100V AC 1Minutes between adjacent terminal
相邻端子间 AC 100V，1 分钟。 

No Damage/Shorting 
无击穿，无短路 

三、Mechanic Parameter 机 械 性 能 

1 

Retention 
Force of 

single Pin 
端子单 PIN
保持力 

Apply axial pull out force at the rate of 
25~100mm/Min  
以 25~100mm/分的速度，匀速垂直拔出 

0.2N / PIN MIN 

Retention 
force of 

GND Pin  
固定片单

PIN 保持力 

Apply axial pull out force at the rate of 
25~100mm/Min  
以 25~100mm/分的速度，匀速垂直拔出 

0.3N / PIN MIN 

2. 

Retention 
force of 

FFC/FPC 
FFC/FPC 
保持力 

Inserted FFC into connector, apply axial pull out force 
at the rate of  20~100mm/Min.  
FFC 插入连接器后，以 20~100mm/分匀速垂直拔出

0.2N Min/Pin  
PIN 数 X 0.2N Min 
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3 
Shock 
冲击 

Mate applicable FPC and subject to the following 
shock conditions. With acceleration 490m/s2 lasting 
11ms, 3times of shocks shall be applied for each 6 
directions along 3 mutually perpendicular axes 
测试速度 490m/s2， 持续时间 11msX、Y、Z、3
个轴 6 各方向各 3 次（共 18 次） 
FPC 嵌合状态下测试 

1、 1µsec Max. of discontinuity is 
ok 
试验中没有发生超过 1µs 以上

的断电； 
2、 100mΩ MAX of Contact 

resistance is ok, No Damage  
试验后阻抗值 100mΩ MAX，

外观无异常； 4 
Vibration  
耐震性 

Mate connectors and subject to the following vibration 
conditions, for period of 2 hours in each of 3 
mutually perpendicular axes. Amplitude: 1.52mm 
Frequency: 10~55~10Hz in 1 minutes 

频率 10-55-10Hz， 震幅 1.52mm，转换时间 1 分钟

传递。  X/Y/Z 方向各 2 小时，共计 6 小时 
FPC 嵌合状态下测试 

四、Duration 耐 久 性 能 

1 
Duration 
耐久 

lock/dis-lock 20 times with loading 
负荷状态下 20 次。 

100mΩ MAX of Contact resistance 
is ok, No Damage  
试验后阻抗值 100mΩ MAX，外观

无异常； 
五、Environment 环境测试

1 

Heat 
Resistance 

耐热性 

Mate applicable FPC and expose to 85±2℃ for 96H, 
Upon completion of the exposure period, the test 
specimens shall be conditioned at ambient room 
conditions for 1H, after which the specified 
measurements shall be performed. 
85±2℃条件下 放置 96 小时，然后在常温常湿下放

置 1 小时后测试 
FPC 嵌合状态下测试 

1、1µsec Max. of discontinuity is 
ok 
试验中没有发生超过 1µs 以上

的断电； 

2、100mΩ MAX of Contact 
resistance is ok   
试验后阻抗值 100mΩ MAX，

3、No damage    
外观无异常； 

4、Retention force is above 
0.2N/Pin 
FPC 保持力强度在  PIN 数

X0.2N 以上； 
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2 
Humidity 
耐湿性 

Mate applicable FPC and expose to 40±3℃, relative 
humidity 90~95% for 96H, upon completion of the 
exposure period, the test specimens shall be 
conditioned at ambient room conditions for 1H, after 
which the specified measurements shall be performed.
温度 40±3℃；湿度 90~95% RH，时间 96H 然后在

常温常湿下放置 1 小时后测试 
FPC 嵌合状态下测试 

1. 1µsec Max. of discontinuity is 
ok  
试验中没有发生超过 1µs 以上

的断电； 
2. Contact Resistance ： 100m Ω

Max 
阻抗：100mΩ Max 

3. Insulation Resistance：50 MΩ
Min 
绝缘阻抗：50 MΩ Min 

4. Dielectric: No damage, Shorting
耐电压：无击穿，短路 

5. Visual ok  
外观无异常 

3 
High/Low 

temperature
冷热冲击 

Mate applicable FPC and proceed 5cycles of high/low 
temperature based on below table, after that, the test 
specimens shall be conditioned at ambient room 
conditions for 1H before the specified measurements 
were performed 

按下面表格中的温度循环条件，实施 5 个周期，然

后在常温常湿下放置 1 小时后测定 
FPC 嵌合状态下测试

 

1、 1µsec Max. of discontinuity is 
ok 
试验中没有发生超过 1µs 以上

的断电； 
2、 Contact Resistance: 100 mΩ

Max 
试验后连接接触阻抗值在

100mΩ 以下； 
3、 Visual ok 

外观无异常； 
4、 Retention force is above 

0.2N/Pin   
FPC 保持力强度在  PIN 数

X0.2N 以上； 

4 

Salt 
Spray(Gold 

Plating) 
盐水喷雾

（镀金） 

Expose connector to 5% salt water density and 
temperature 35℃±1℃, the specimens shall be lasted 
24H 
在盐水浓度为 5%，温度 35℃±1℃环境中持续 24

小时 

1、 No Corrosion 
试验后触点未发生异常腐蚀；

 

六、Solderability 焊接性能 

5 
Solderability 
可焊接性 

Dip soldering tail into Tin oven, temperature of Tin 
oven is 245℃±5℃. the test specimens shall be lasted 
3sec.  
将焊锡部分浸入温度为 245℃±5℃的锡炉中 

保持 3 秒 

Soldering tail shall be easy wetting 
by melted tin, Tin shall cover over 
90% of dipping area of soldering 
leg  

焊接端应容易被熔融焊料润湿,粘
锡面积应占浸入面积的 90%以上；
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6 

Resistance to 
soldering 

heat 
焊接耐热性 

Heating temperature profile: 150 ∼ 180 ℃

60~120Sec.,Peak temperature: 250±5℃, over 230℃
last 30±5Sec. 
预先加热： 
150∼180℃ 60~120 秒 
焊接：峰值温度 260℃ 
230℃以上 30±5 秒 
以上指两边一次连续焊接时间 

1、 Contact resistance 100mΩ
Max., no damage 
试验后连接阻抗值在 100mΩ
以下，且外观无异常； 

2、 Retention force is above 
0.2N/Pin 
FPC 保持力强度在  PIN 数

X0.2N 以上； 

7 

Recommend 
Temperature 

profile  
推荐焊接条

件 
（温度/焊接

时间） 

Heating temperature profile: 150 ∼ 180 ℃

60~120Sec.,Peak temperature: 250±5℃, over 225℃
last 30±5Sec. the profile is only for reference, lock 
cover shall be opened when proceed IR reflow 
预先加热： 
150∼180℃ 60~120 秒 
焊接：峰值温度 250±5℃ 
225℃以上 30±5 秒 
此温度曲线图仅为参考，可根据焊锡种类，数量等

进行改变。 
产品锁扣必须在开启状态下进行。 

 

Note:  The test specimens shall be complied to the visual requirement and clause 6. 

备注： 产品测试后，应符合目视外观要求，无损伤，且需符合章 6 测试顺序规定的附加要求 

5. 5. Group Test 

产品认证及再认证顺序： 

A. Sampling 样品选择： 

Sampling requested by below table shall be applicable to the principle of randomness 

样品选择应按照结构栏要求符合随意性原则 

B. Sequence 测试顺序： 

        Below is test sequence 

下列是群组检测顺序的范例：      

Test Content/suquence 
测试认证顺序 

Test Group 
测试项目 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

1 Visual Inspection 产品检验 1，6 1，5 1，5 1，7 1，9 1，6 1，3  1，7

2 
Contact Resistance 
接触阻抗测试 

2，5  2，4 2，5 2，6 2，4   2，5

3 
Insulation Resistance 
绝缘阻抗测试 

    3，7     

4 
Dielectric withstand voltage 
耐电压测试 

    4，8     

5 
TML Retention Force 
端子保持力测试 

 4        
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6 
GND Retention Force 
固定片保持力测试 

 3        

7 
FFC/FPC Retention Force 
FFC/FPC 保持力 

 2  3，6  3，5   3，6

8 
Shock 
冲击 

4         

9 
Vibration 
耐震性 

3         

10 
Duration 
耐久 

  3       

11 
Heat Resistance 
耐热性 

   4      

12 
Humidity 
耐湿性 

    5     

13 
High/Low Temperature 
冷热冲击 

     4    

14 
Salt Spray 
盐水喷雾 

      2   

15 
Solderability 
可焊接性 

       3  

16 
Resistance To Soldering Heat 
焊接耐热性 

        4 

17 

Recommend Temperature 
Profile 
推荐焊接条件（温度/焊接时

间） 

         

 
Sample Size 
每组测试之样品数量 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 
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